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1 引言 

本文档描述了型号为 RHF2SP01 系列网关设备的技术规格和特点。 

RHF2SP01 网关是瑞兴恒方网络（深圳）有限公司研制和开发的基于 LoRaWAN 协议的新

一代智能网关设备。RHF2SP01 一款即插即用的可平台远程管理的小型物联网网络 AP（局域

网） ，帮助客户实现快速的无线物联网局域网网络部署。 

2 RHF2SP01 LoRaWAN 网关产品描述 

RHF2SP01 是新一代的联网网关设备，可广泛应用于低功耗广域物联网。RHF2SP01 支持

外接电源线市电 220VAC 供电，保证了网关安装方便快捷并实现免维护。具有自动入网、自我

管理单信道/双信道的能力，能基于不同的网络能力的 AP 实现不同的调速机制。 

RHF2SP01 发射机发射功率可达 22dBm，接收灵敏度低至-138dBm。在特定的周期和数

据长度下，单一网关可接入上千数量节点。 

 

 
Figure 1 RHF2SP01 整机 
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2.1 功能框图 

RHF2SP01 LoRaWAN 网关功能框图如下所示 

 
Figure 2 RHF2SP01 功能框图 

2.1 产品技术特点和应用领域 

技术特点： 

➢ 上行支持 2 个并行 Multi-SF LoRa 信道； 

➢ 发射功率最高达 22dBm，接收机灵敏度

达到-138dBm@300bps； 

➢ 支持 LoRaWAN ClassA/C mode； 

➢ 支持 220VAC 市电供电和内置锂电池供

电 

➢ 内置锂电池支持 2hr 以上工作 

➢ 支持 4G 全网通链接：   

LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 

LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 

➢ 通过云端实现配置管理功能 

➢ -20℃~60℃ 

应用： 

➢ M2M,IOT 物联网，低功耗广域网

LPWAN 

➢ 无线传感器网络 

➢ 无线水表、电表、气表、热表数据采集 

➢ 工业 4.0，工业设备监控 

➢ 无线程监控 

➢ 智能家居，智能楼宇，智慧社区，智慧

城市 

➢ 无线报警及安防系统 
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本产品规格书包括 RHF2SP01 网关技术特点的详细描述。获取最新的固件，产品更新或勘误表

等请与瑞兴恒方联系。 

3 技术规格 

Table 1 技术规格 

Iten Group 项目名称 功能描述 

系统配置 
主控 ARM® Cortex®-M4 

Flash 8M BIT SPI NOR FLASH 

通信方式 
蜂窝网络（回传） GSM/3G/4G 

组网方式 LoRaWAN/LoRa 

电气性能指标 

供电方式 
外置 220VAC 供电 

内置锂电池供电 

平均功耗 3.5W 

LoRa 输出功率 
17dBm@470MHz， 

MAX：22dBm 

LoRa 接收灵敏度 
-

138dBm@SF12,BW=125KHz 

用户接口 

（外部接口） 

AC 220V 交流电源输入接口 

KEY 系统按键 

标准 SIM 卡座 
支持标准 SIM 大卡

（25mm*25mm*0.8mm） 

POWER-LED 系统电源指示灯 

LTE-LED 4G modem 指示灯 

IOT-LED LoRa modem 指示灯 

用户接口 

（内部接口） 

UART UART 调试串口 

SWD SWD 调试口 

LED4 充电完成指示灯 

LED5 正在充电指示灯 

机械尺寸及安装信息 
尺寸 110mm*197mm*59mm 

重量 350g 
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安装方式 挂壁安装 

工作环境 
工作温度范围 -20 to +60℃ 

存储范围 -20 to +70℃ 

3.1 硬件资源 

➢ MCU: 基于 ARM® Cortex®-M4 内核的处理器； 

➢ Flash：8M BIT； 

➢ AC-DC 模块； 

➢ Cat.1 模块： 

LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 

LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 

➢ LoRaWAN 模块； 

➢ 内置备用电源 

3.2 软件资源 

➢ SPI 驱动 

➢ 串口驱动 

➢ SPI FLASH 驱动 

➢ EEPROM 驱动 

➢ DMA 驱动 

➢ RADIO 驱动 

➢ CAT1 驱动 

➢ 内部硬件看门狗 

➢ 内部温度传感器 

➢ RTC 实时时钟 

➢ LED 驱动 

➢ 按键驱动 

➢ 低功耗管理 
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4 引用标准规范 

RF 测试执行标准 ETSI EN300 220-1 V2.4.1（2012-05）； ETSI EN300 220-2 V2.4.1

（2012-05）； 

EMC 测试执行标准 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)； ETSI EN301 489-3 V1.6.1

（2013-08）； 

ETSI EN301 489-17 V2.2.1（2012-09）： 

IEC 61000-4-2； 

IEC 61000-4-3； 

IEC 61000-4-4； 

IEC 61000-4-5； 

IEC 61000-4-6； 

IEC 61000-4-11。 

满足《微功率（短距离）无线电设备的技术要求》 及国标的相关规范(GB)。 

安规执行标准 EN60950-1:2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011+A2:2013 

环境试验执行标准： 

JESD22-A1 ； 

GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法/试验 A：低温 

GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法/试验 B：高温 

5 电气性能及可靠性要求 

5.1 供电要求 

5.1.1 外部工业交流电供电要求 

输入电压范围：100~240VAC; 

网关默认配备一条 AC 电源线，以下是工业电源的性能参数； 

Table 2 AC 输入限制 

最小值 Minimum 额定值 Nominal 最大值 Maximum 

100Vac 220Vac 240Vac 
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Table 3 AC 输入电源频率限制 

最小值 Minimum 额定值 Nominal 最大值 Maximum 

50Hz 50Hz/60Hz 60Hz 

5.1.2 内置锂电池供电 

内置 2600Ma 18650 单节锂电池 

Table 4 内置电池性能参数 
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5.2 射频性能 

整机性能主要用传导接收灵敏度和传导发射功率两个指标来衡量。 

1. 传导接收灵敏度 

测试条件： 32byte payload， PER=10%，常温+25℃。 

Table 5 传导接收灵敏度 

Part Number Bandwidth/KHz Spreading Factor Sensitivity/dBm 

RHF2SP01-470 

125 
12 -138 

7 -122 

250 
12 -135 

7 -119 

500 
12 -132 

7 -116 

2. 传导发射功率 

测试条件： CW 信号发射，常温+25℃。 

Table 6 传导发射性能指标 

Part Number Parameter Min Typ Max Unit 

RHF2SP01-470 

Frequency Range（Tx） 470  510 MHz 

Frequency Range（Rx） 470  476.6 MHz 

Max Output power  22  dBm 

Output Power Variation -1.5  1.5 dBm 

TX Power Variation Temperature 

（-40 to 85℃） 
-1.5  1.5 dBm 

TX Power Variation Temperature 

（-40 to 85℃） 
-3  3 ppm 

5.3 可靠性要求 
Table 7 环境试验要求 

项目 测试条件 标准 结果 

低温工作 

Temperature: –20ºC 

Operation mode: 

working 

with service 

connected 

Test duration: 12 h 

JESD22-A1 

GB/T 2423 

外观良好； 

LoRaWAN RF 性能良

好； 

其他功能正常； 
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高温工作 

Temperature: +60ºC 

Operation mode: 

working 

with service 

connected 

Test duration: 12 h 

JESD22-A1 

GB/T 2423 

外观良好； 

LoRaWAN RF 性能良

好； 

其他功能正常； 

低温存储 

Temperature: –20ºC 

Operation mode: no 

power, no package 

Test duration: 24 h 

JESD22-A1 

GB/T 2423 

外观良好； 

LoRaWAN RF 性能良

好； 

其他功能正常； 

高温储存 

Temperature: +70ºC 

Operation mode: no 

power, no package 

Test duration: 24 h 

JESD22-A1 

GB/T 2423 

外观良好； 

LoRaWAN RF 性能良

好； 

其他功能正常； 

6 机械尺寸及包装信息 

机械尺寸：110mm*197mm*59mm 

 
Figure 3 RHF2SP01 主机机械尺寸图 
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6.1 包装信息 

6.1.1 包装清单 

Table 8 包装清单 

物品名称 规格 数量 

RHF2SP01 主机 RHF2SP01-XXX 1 

AC 电源线 1.5m AC 电源线 1 

安装螺丝 PWA4*30 2 

塑料胶塞 6*30 2 

6.1.2 包装信息 

包装尺寸：300*150*85mm 

 
Figure 4 RHF2SP01 外包装 

 
Figure 5 RHF2SP01 包材内衬 
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7 订购信息 

RHF2SP01 目前只支持 470-510 频段，更多产品信息请邮件到 sales@risinghf.com 咨询 

Table 9 RHF2SP01-XXX 系列 

序号 型号 Band@Uplink Band@Downlink 规格 

1 RHF2SP01-470 470Mhz-476.6MHz 470MHz-510MHz 2channel/Half duplex 
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